








































专利名称(译) 温度传感装置，使用其的温度传感器，以及具有该温度传感装置的可穿戴装置

公开(公告)号 US10054496 公开(公告)日 2018-08-21
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优先权 1020150040276 2015-03-23 KR
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摘要(译)

温度传感装置，使用其的温度传感器和具有该温度传感装置的可穿戴装置。在一个方面，温度感测装置包括由温度感测材料形成的
第一层。温度传感材料的电阻被配置为响应于温度的变化而变化。温度传感装置还包括含有银纳米颗粒的第二层和由温度传感材料
形成的第三层。第二层介于第一层和第三层之间。
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